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Abstract (en)
[origin: CN114427050A] The present application relates to a lead-free Cu-Zn-based alloy having the following composition (data in% by weight):
Cu: 58-64% Fe: 0.4-1.4% Mn: 0.4-2.3% Ni: 1.5-3.5% Al: 0.1-4.4% Si: 0.5-1.8%, an alloy composition that promotes chip breaking: Sn: 0.65-1.2%,
in which P participates in the construction of the alloy and exactly at a maximum of 0.025% or P 0.03-0.1%, in which a maximum of 0.25% Sn is
permitted to participate, and the balance of Cu and unavoidable impurities. -the balance Zn plus unavoidable impurities, allowing 0.05% per element,
where the sum of the unavoidable impurities does not exceed 0.15%,-lead: up to 0.1%, where up to 0.035% Cr is allowed,-the balance being Zn
plus unavoidable impurities, where the sum of the unavoidable impurities does not exceed 0.15%.

Abstract (de)
Beschrieben ist eine bleifreie Cu-Zn-Basislegierung bestehend aus (Angaben in Gew.-%):- Cu: 58 - 64 %- Fe: 0,4 - 1,4 %- Mn: 0,4 - 2,3 %- Ni: 1,5 -
3,5 %- Al: 0,1 - 4,4 %- Si: 0,5 - 1,8 %- als Spanbruch begiinstigender Legierungsbestandteil: Sn 0,65- 1,2 % und/oder P 0,03 - 0,1 %- Rest Zn nebst
unvermeidbaren Verunreinigungen,- Pb: max. 0,1 %,- wobei die nachfolgenden Elemente, wenn nicht obligatorischer Legierungsbestandteil, in den
angegebenen Gehalten toleriert werden:Sn mit max. 0,25 %,P mit max. 0,025 % undCr mit max. 0,035 %.
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